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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a P’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

Bulletin de la CE1
Annuaire de la CE1

Catalogue des publications de la CE1

Publié annucliement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publication 50 de la CE1: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, Index général étant publié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication
ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins
de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

— la Publication 27 de fa CEI:
¢lectrotechnique;

— la Publication 617 d
schémas.

Les symboles et signes conig
1€ soit repris des Public
quement approuveés au

Publications
Comité d’Etude

L’attention du lecteur estattirée sur lec deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumére les publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a ¢établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of 1 EC publications is kept under con-
stant review by the I EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from [ EC National
Committees and from the following 1 EC sources:

® I1EC Bulletin
® IEC Yearbook

® Catalogue of I EC Publications
Published yearly

Terminology

phical and letter symbols

Fowgraphical symbols, and letter symbols and signs approved
byAhe 1EC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC pubiications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists
[ EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60249-2-12 1987


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987

NORME INTERNATIONALE
INTERNATIONAL STANDARD

Commission Electrotechnique Internationale

International Electrotechnical Commission

MemayHapoaHaa OnextporexHuueckaa Homuceua

Matériaux de base pour circuits imprim

Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 12: Feuille de stratifié
recouverte de cuivre, d'inflammabilit
a la fabrication des cartes de cablages

poxyde,

© CEI 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
forme que ce soit et par aucun procéds, électronique ou mécanique, y compris la electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission

photocopie et les microfilms, sans "accord écrit de |'éditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Full document details: IEC 60249-2-12 1987

N

CEI
IEC
249-2-12

Deuxiéme édition
Second edition
1987

Dacuments

Doc

Liment Sharing Hub



http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987

2 249-2-12 © CEI 1987

SOMMAIRE
Pages
PREAMBULE . . . . . . . . . . . . .. 4
PREFACE . . . . . . . . . . . o e e e 4
Articles

1. Domaine d’application . . . . . . . 6
2. Matériaux et construction . . . . . . . . . . .. . L L ..o oo 6
3. Marquageinterne . . . . . . . . . . . Lo 6
4. Propriétés électriques . . . . . . . L . L L. L L. L L L o 8
5. Propriéiés non électriques de la feuille isolante recouverte de cuiwgie . . N\ . . . . . 8

6. Propriétés non électriques du matériau de base apres enlevemerf comple a feuille de
cuivre . C e e 14
7. Emballage et marquage . . 16
8. Essais de réception 16
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60249-2-12 1987


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987

249-2-12 © TEC 1987 — 3 —

CONTENTS

Page
FOREWORD . . . . . . . . . Lo e e e s e e 5
PREFACE . . . . . . . . . .o e e e e e s S
Clause
1. Scope . . . . L e e e 7
2. Materials and construction . . . . . . . . . . L o000 7
3. Imternal marking . . . . . . . . . . L oL 7
4. Electrical properties . . . . . . . . . . . ... ..o Ce 9
5. Non-electrical properties of the copper-clad sheet . . . . . . . . . C. 9
6. Non-electrical properties of the base material after complete remoya & COY 15
7. Packaging and marking . . . . . . . . . . . ... L. . . .17
8. Acceptance testing . . . . . . . . . .. ... L. . . Mo 1T

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60249-2-12 1987


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-12-1987

— 4 249-2-12 © CEI 1987

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES
Deuxiéme partie: Spécifications

Spécification n° 12: Feuille de stratifié mince en tissu de verre époxyde,
recouverte de cuivre, @’inflammabilité définie, destinée a la fabrication des cartes
de ciblages imprimés multicouches

PREAMBULE

dans leurs régles nationales le texte de la recommandatiofd de la
permettent. Toute divergence entre la recommandation (e la/C

Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote

52(BC)273 52(BC)261 52(BC)289

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés
dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la C E I sont citées dans la présente norme:

Publications n®  249-1 (1982): Matériaux de base pour circuits imprimés, Premicre partie: Méthodes d’essai.
249-3A (1976): Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés.
Premier complément: Spécification n° 2: Spécification pour feuille de cuivre utilisée
pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications

Specification No. 12: Thin epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability,
for use in the fabrication of multilayer printed boards

FOREWORD

Publication 24
This standard fox

Two Months’ Procedure Report on Voting
52(C0)%\> 52(C0O)273 52(C0O)261 52(C0O)289

Further information can be found in the relevant Reports on Voting, indicated in the table above.

The following I E C publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 249-1 (1982): Base Materials for Printed Circuits, Part 1: Test Methods.
249-3A (1976): Part 3: Special materials used in connection with printed circuits. First supplement:
Specification No. 2: Specification for copper foil for use in the manufacture of
copper-clad base materials.
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